
华仁新材 HUAREN 产品技术资料

AG-403氰化镀银光亮剂

产品说明书

一、特　点

1、镀层银白不发黄、广泛应用于装饰性电镀和电子、电器电镀；

2、镀层光亮区宽，低电流密度区也能获得满意的光亮度，适用于滚镀和挂镀；

3、既适用于薄银电镀，也适用于厚银(50mm)电镀；

4、镀层导电性、可焊性和抗变色性能好、价格低于国外同类产品。

二、配方和工艺条件

名　称 工艺条件

银含量 20～40g/L

游离氰化钾(挂镀) 100～120g/L

(滚镀) 120～140g/L

碳酸钾 5～10g/L

AG-403光亮剂A 10～15mL/L

AG-403光亮剂B 15～20mL/L

电流密度(挂镀) 1～3A/dm2

(滚镀) 0.1～0.5A/dm2

温 度 20～40℃

SA：SK 2：1

阴极移动或周期换向 需要

三、镀液配制

1、AG-403A是初级光亮剂，能使镀层结晶细致，DK范围扩大。如DK范围变窄和光亮区缩小时，可补加

2～3mL/L。消耗量约为50～100mL/KAH；

2、AG-403B是主光亮剂，能使镀层产生镜面光亮，量不足时光亮变差，过多则影响焊接性，平时可每

次添加2～4mL/L，消耗量约为300～500mL/L。
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3、游离氰化钾稍高些有助于镀层光亮。
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